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Abstract (en)
[origin: US2002004344A1] The method consists in using a strip of a plastically deformable material which is capable of acquiring elastic spring
properties after treatment. The central portion of the strip is coated in a layer of electrically conductive material and then the strip is punched so as to
obtain springs which are interconnected at their ends by two continuous side strips. Thereafter, the springs are displaced from the plane of the strip
being twisted about their respective longitudinal axes, and one edge of each spring is folded down as a hem in the direction which ensures that the
layer of conductive material remains on the outside of the fold. Thereafter, the strip is subjected to hardening treatment to confer elastic properties
thereto.

Abstract (fr)
Le procédé consiste a utiliser une bande (4) d'un matériau plastiquement déformable et capable aprés traitement d'avoir des propriétés élastiques
de ressort. La bande est revétue dans sa partie centrale d'une couche d'un matériau (5) électriguement conducteur puis elle est encochée de
fagon a obtenir des lamelles (6) reliées a leurs extrémités par des bandes latérales continues (7, 8). Les lamelles (6) sont ensuite sorties du plan
de la bande par torsion autour de leur axe longitudinal (X) et I'un des bords de chaque lamelle est rabattu en ourlet (12) dans le sens ou la couche
de matériau conducteur (5) reste a I'extérieur. La bande subit ensuite un traitement de durcissement pour lui conférer des propriétés élastiques.
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